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	1、项目需求概述：通过开展滚动导轨副精度保持性影响因素理论研究、精密滚动直线导轨副材料优选研究、滚动
	2、项目研究目标：直径GZB45滚动直线导轨副副精度保持性提升20%以上，由现有的4000小时提升>
	1、项目需求概述：基于O. l 8μm BCD ( Biploar-CMOS-DMOS ）工艺开展高
	2、项目研究目标：（1）形成完整自主知识产权体系，最终研制出一款高远高精度电感式磁敏角度传感器芯片，
	1、项目需求概述：在Y8130CNC数控车齿机基础上，为应对市场需求，开发更大规格且配置全自动上下料
	1、项目需求概述：在原有铝壳电阻技术积累的条件下，通过对车规类产品特点的研究，在性能上实现了产品能够

